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工場内作業効率化の要となるペーパーレス化に最適。
高い堅牢性で過酷な環境をサポート。

コンパクトでファンレス設計の筐体に低消費電力CPUを搭載。
オプションでWi-Fi機能（Telec認証済み）の追加も可能。

AI開発に向けて高性能GPUを効率的に冷却することが可能な
ディープラーニング向けソリューション。

性能・環境・品質・供給性…と多岐にわたるお客様のご要望を
実現するために、お客様の要求仕様にジャストフィットする最適
な産業用パソコンやタブレットを開発。

継続購入率93％が証明する、信頼のパートナーシップ
HPCシステムズはお客様のご要望に徹底してお応えする製品・キメ細やかなサービスで、
産業機器開発のパートナーとして選ばれ続けています。
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ボックス型ファンレスPC

AI開発向けワークステーション

スマートファクトリー

■ 9.7型（1024×768）IPS LEDディスプレイ
■ インテル® Celeron® 4コアプロセッサー搭載
■ IP65に対応した高い防水・防塵性能
■ MIL-STD-810G対応の高い耐衝撃・耐振動性能
■ バッテリー容量2270mAhで最長8時間駆動

G0975

IoT

■ ファンレスで超省電力設計
■ VGA/HDMI 画像出力サポート
■ Wi-Fiによるワイヤレス接続をサポート（オプション）
■ 高耐久設計により耐振動、耐衝撃性能を実現
■ 設置やメンテナンスがしやすい前面I/Oアクセス
■ コンパクトデザイン（163 x 39 x 109 mm）

IEC-3300

スマートファクトリー向けタブレットPC

ディープラーニング

■ 第9世代インテル® Core™ プロセッサー搭載
■ 水冷タイプのGeforce® RTX 2080 Tiを4基搭載
■ 長時間の学習時でもGPU性能を落とさず安定稼働

PAW-200L/G4

オリジナル筐体設計サービス
振動/熱/ノイズ等の耐環境を高め、組込み用途に特化した筐体、特殊な
構成の筐体、奥行きの短い筐体などお客様のご要望に合わせて設計・製造
します。

仕様設計サービス
お客様のニーズに対する徹底したヒアリングと、専門の技術スタッフによる部
材単位の検討により、ジャストフィットする仕様を設計・提案します。

オリジナルモデル開発

マシンビジョン

■ 第8世代インテル® Core™ プロセッサー搭載
■ 組込み向けインテル® Q370チップセット装備
■ シングルプロセッサーながら、最大6コア（12スレッド）
■ 最大64GBメモリー（DDR4）搭載可能
■ ハイエンドGPUボードが搭載可能
■ 信頼性の高いニプロン電源を搭載

画像処理の高速化に必須なハイエンドGPUを搭載。 
フレームグラバー・I/Oボードの増設にも対応し、装置内にしっかり
収まるジャストサイズの製品をご提供。

画像処理・マシンビジョン向けミニタワー型PC
IPC-C370SCQ-MT（V）
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